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SAP MM（Material Management）物料管理模块是 SAP 商务组件 SAP ERP（SAP R3 | SAP ECC 

| SAP All-in-One）中最常用的一个模块，它涉及到企业业务流程中物料管理的全过程，与其他

模块包括财务（FICO）、生产（PP）、销售（SD）等模块在内均有密切的联系。 

MM 模块主要功能包括：物料需求计划、物料主数据、采购、库存管理、仓库管理、发

票校验、后勤信息系统等几个组成部分，下文列出详细功能：（文档内容仅供企业客户参考，

如需了解更多 SAP MM 管理模块更多产品信息，高效实施与企业解决方案演示，请访问：

www.sap-b1.cn，或致电：020-38732015） 

  

http://www.sap-b1.cn/
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SAP 全球最大的企业管理和协同化商务解决方案供应商、全球第三大独立软件供应商，全

球第一大 ERP 软件供应商，目前有 85%的世界 500 强企业正在从 SAP 的解决方案中获益。 

SAP ERP 早期产品叫 SAP R/3,现在称为 ECC6.0。SAP All-in-One 同属 SAP ECC6.0 的产品线，

MM 模块是 ECC6.0 的五大基本模块(MM、PP、SD、FI、CO)之一，也是 ECC6.0 最核心的组件之

一。 

那么，究竟 MM 代表着什么，它有哪些功能呢？ 

MM 是 Material Management（物料管理）的缩写。 

MM 模块的总揽图如下所示： 

 

图 1：SAP MM 模块的总揽图 

 

在 MM 模块中，需要维护和管理的主数据包括： 

– 物料主数据管理：将企业所有的物料数据集成在单一的物料数据库中，消除了数据冗余

的问题，并实现各部门对数据的共享 

– 供应商主数据管理：将为企业进行供应的供应商的信息集成在供应商主数据库中予以统

一管理和维护，并实现共享 

– 采购主数据管理：包含与采购活动相关的各类主数据：交易信息记录、货源清单、配额

协议、框架协议、合同、订供货时间表、价格条件等 

 

MM 模块主要分为两部分业务功能：采购管理与库存管理 

 采购管理，重点关注物料或是服务的采购，货源的确定，采购订单到货与应付款的
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监控等； 

 库存管理，重点关注物料的移动、物料数量与金额的管理以及库存盘点等。 

 

1. MM 的采购管理  

MM 遵循了严格采购管理体系，如下图所示： 

 

 

图 2：严格的采购管理体系 

 

采购管理具体包括的功能有： 

 

图 3：采购管理包含的四大功能 
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a) 采购申请管理： 

采购申请是采购部门对物料数量和到货日期的要求，由采购部门直接创建或由运行 MRP

（物料需求计划）得到的。采购申请作为公司内部文档，不对外使用。 

采购申请环节中，还包括询报价管理流程和采购申请批准流程 

b) 采购订单管理： 

采购订单作为提交给供应商的正式采购文档，包含以下内容：供应商、采购的物料和数量、

价格和项目、交货时间和地点。采购订单管理中还包括了创建合同的处理流程以及创建计

划协议流程。 

SAP 中的采购订单类型有：标准采购订单处理、委外加工订单处理和供应商寄售订单。 

c) 收货： 

收货记录收进货物或原料的物料移动，其细节功能包括：按照订单收取货物、根据采购订

单给物料估价、产生物料和财务凭证、更新采购订单历史数据、提供发票校验的基础数据

等。 

d) 发票处理： 

SAP 系统的发票处理功能，能根据供应商的发票核对采购订单以及收取的货物情况、比较

价格和数量、更新采购订单和历史；并根据供应商或采购订单的付款条目对发票进行付款、

对批准的发票生成付款凭证，并更新相应的财务数据。 

 

2. MM 的库存管理  

在 SAP 的库存管理中，包括以下内容： 

– 物料收货 包括采购订单与生产订单的收货 

– 物料发货 包括向生产线发料，销售订单发货管理等 

– 物料转储 包括仓库与工厂之间的转储 

SAP 的库存管理可涵盖多种库存类型，如下图所示： 
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图 4：MM 模块中的多种库存类型 

 

同时，在库存管理功能中还设置了对特殊库存、管线材料、供应商寄售货物、分包外协物

料和库存盘点的管理。 

 

SAP 是个高度集成的系统，那么它的 MM 模块是如何与其他系统集成的呢？ 

1）与 PP（生产）模块的集成性 

SAP 的 PP 模块通过运行 MRP（物料需求计划），即根据生产计划计算出对物料的需求计

划，通过与 MM 模块的集成，MM 模块能自动生成相应的采购计划。这种集成的计划生成体

系，促使物资采购部门与生产部门之间保持紧密沟通，在大大提高采购计划的制作效率的同时，

也使采购计划在物资类型、数量和采购时间上更符合生产计划的需求，确保计划之间的协同性，

对企业缩短采购周期、降低物料库存、提高对供应商的协商能力等都大有帮助。 

 

2）与 FI（财务）模块的集成性 

MM 模块与财务模块的集成主要体现在应付账款以及库存帐上。采购订单的生成、发票

信息的录入、入库信息的产生、盘点结果等都能直接通过模块的集成反应到财务凭证上，而不

再需要财务人员的手工二次录入，所有的财务信息都是根据业务信息的一次录入后自动生成的，

确保信息的唯一来源。如下图所示： 
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图 5：SAP 集成的应付帐 

 

通过 MM 与它模块的集成，可以对业务流程进行全面监控，提高采购效率，降低库存成

本。 
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www.sap-b1.cn/contact.html 

www.sap.com/contactsap 

 

广州达策信息技术有限公司 

Guangzhou Tech-Sonic Information Technology 

Co., Ltd. 

Tel:020-3873.2015 
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